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以下資料由群翊工業股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

   認購相關資訊
   公司簡介
   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：群翊工業股份有限公司 (股票代號：6664)

	 輔導推薦證券商
	福邦證券股份有限公司
玉山證券股份有限公司
富邦綜合證券股份有限公司
凱基證券股份有限公司
華南永昌綜合證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	福邦證券股份有限公司／聶聖之　(02)2383-6824

	註冊地國
	(外國發行人適用)

	訴訟及非訟代理人
	(外國發行人適用)


	輔導推薦證券商認購群翊工業股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	福邦證券
股份有限公司
	玉山證券
股份有限公司
	富邦綜合證券
股份有限公司
	凱基證券
股份有限公司
	華南永昌
綜合證券股份有限公司

	認購
日期
	106.10.19

	認購股數（股）
	1,100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	2.20%
	0.2%
	0.2%
	0.2%
	0.2%

	認購
價格
	58元/股

	認購價格之訂定依據及方式
	1.選擇同業：
公司名稱
所營項目(105年報)

備註
志聖(2467)

熱固化設備38%、光固化製程設備16%、黃光室(乾)製程設備17%、黃光室(濕)製程設備13%、售後服務及其他16%

上市公司
迅得(6438)

電子事業部70.43%、光電事業部23.28%、半導體事業部6.29%

上櫃公司
川寶(1595)

曝光機69.06%、其他30.94%

上櫃公司
2.本益比法：
公司
期間
本益比(倍)
志聖(2467)

106年7月
15.30

106年8月
13.25

106年9月
23.37
平均
17.30
迅得(6438)

106年7月
22.66
106年8月
24.41
106年9月
23.37
平均
23.49
川寶(1595)

106年7月
56.47
106年8月
51.69
106年9月
40.34
平均
49.50
上市電子零組件類
106年7月
19.55
106年8月
20.04
106年9月
註
平均
19.78
上櫃電子零組件業
106年7月
24.44

106年8月
22.82

106年9月
註
平均
23.63
資料來源：交易所及櫃買中心公告之本益比
註：截至出具日止，交易所及櫃買中心尚未公告相關數據

同業近三個月本益比約落在13.25~56.47倍之間，排除極端值後，本益比約在19.55~24.44倍，以105年度每股盈餘3.52元，並考量設備業營運特性、興櫃流動性與市場慣例，以本益比區間之八折作為參考本益比區間，則參考本益比區間為15.64~19.55倍，計算後得參考價格區間為55.05~68.82元。
3.股價淨值比法
(1)產品關聯性及主要產品別類似之同業公司
公司
期間
股價淨值比(倍)

志聖(2467)

106年7月
1.51
106年8月
1.83
106年9月
1.86
平均
1.73
迅得(6438)

106年7月
3.49
106年8月
3.39

106年9月
3.24
平均
3.37
川寶(1595)

106年7月
1.48
106年8月
1.50
106年9月
1.52
平均
1.50
上市電子零組件類
106年7月
1.90
106年8月
1.99
106年9月
註
平均
1.95
上櫃電子零組件業
106年7月
1.60

106年8月
1.76

106年9月
註
平均
1.68
資料來源：採用交易所及櫃檯中心公告之股價淨值比
註：截至出具日止，交易所及櫃買中心尚未公告相關數據
該公司採樣同業公司最近三個月平均股價淨值比約1.48~3.49倍，排除極端值後，股價淨值比約在1.50~1.99倍，以該公司106年6月底之每股淨值25.55元為基礎計算，計算後得參考價格區間為38.33~50.85元。惟股價淨值比法係以歷史成本為計算依據，限制及影響因素較多，易受經營期間長短及盈餘分配政策、股東權益內容結構等非獲利性之影響，且並未考量未來成長機會，對於成長型公司較不具參考性，故本推薦證券商不擬採用此方法。
整體而言，參酌該公司經營績效、獲利情況、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量總體經濟環境因素及興櫃巿場流動性不足之風險後，本推薦輔導證券商與該公司共同議定之每股認購價格為58元，應尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)



	三、經營理念
· 品質-追求"零缺點"的高品質產品
· 技術-提供最新的技術，生產高機能高效率的設備 

· 服務-提供最完善的服務，滿足客戶的需求 

四、未來展望
(1)短期發展計畫
· 
基於既有LCD業CIM系統架構支援、半導體業SECS/GEM協定支援之設備實績與經驗累積，進行設備智能化之功能強化，以因應客戶端智慧工廠建構趨勢，提升市場競爭優勢。
· 持續與同業進行聯盟，共同建構統包性解決方案(turnkey solution)，拓展新客戶並積極爭取訂單。

· 持續致力半導體、OLED、3D蓋板玻璃、軟性電子等市場之開拓。
(2)長期發展計畫
· 以群翊之設備客製化開發能力為基礎，配合既有客戶群之新製程需求，開發並導入下一世代製程專用設備。

· 配合客戶端上游新材料開發，以異業結盟方式同步開發專用製程設備，採材料與設備一同行銷或相互推薦，共同創造雙贏契機。

· 與歐美日大廠結盟，以OEM/ODM方式合作並進行市場開發。


                                                                        

	主要業務項目：
印刷電路板、平面顯示器、半導體、LED及被動元件等製程設備之研發、設計之製造商。                                          

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

[image: image3.emf]上 游 中 游

下 游

鈑金 /加工製造業

五金零配件製造 /銷售業

光學元件製造 /銷售業

電控元件製造 /銷售業

精密機械元件製造 /加工業

其他料件製造 /銷售業

設備製造業

(群翊工業 )

平面顯示器製造業

印刷電路板製造業

觸控面板製造業

半導體製造業

LED照明製造業

太陽能製造業

能源元件製造業

被動元件製造業

其他電子製造業



	產品
名稱
	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額
(仟元)
	佔總營收
比重(%)

	設備
	
[image: image4.png]



	PCB、FPC、LCD、光電產業製程設備，包括塗佈、乾燥、曝光及自動化整合設備及其零組件
	1,216,313
	96.42%

	勞務
	無
	售後維修服務
	28,716
	2.28%

	其他
	無
	零組件或材料買賣
	16,401
	1.30%

	合     計
	1,261,430
	100.00%


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  

單位：新台幣仟元                      

	年度
項目
	101年(註1)
	102年(註1)
	103年(註2)
	104年(註2)
	105年(註2)
	106年截
至 8月份止
(自結數)

(註3)

	營業收入
	1,234,961
	1,112,507
	1,459,910
	1,000,560
	1,261,430
	994,154

	營業毛利
	480,945
	424,098
	488,673
	375,573
	458,649
	394,346

	毛利率(%)
	38.94%
	38.12%
	33.47%
	37.54%
	36.36%
	39.67%

	營業外收(支)
	(1,590)
	22861
	25,550
	158,434
	985
	(35,006)

	稅前(損)益
	262,630
	205,216
	244,009
	333,684
	235,200
	234,244

	本期(損)益
	203,227
	174,626
	188,463
	267,647
	161,317
	178,021

	每股盈餘(元)
	10.04
	5.81
	4.64
	5.26
	3.52
	3.56

	股利發放
	現金股利(元)
	6
	5
	2
	2
	2
	註4


	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	－
	－
	－
	－
	－
	


註1：101~102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製之個體財務報表填列，並經會計師查核簽證。
註2：103~105年度之財務資料係依據國際會計準則編製之合併財務報表填列，並經會計師查核簽證。
註3：106年截至8月份之財務資料係該公司自結數，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。
註4：106年度尚未分派。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度
項目
	101年(註1)
	102年(註1)
	103年(註2)
	104年(註2)
	105年(註2)

	流動資產
	909,361
	952,192
	1,424,401
	1,513,097
	1,402,161

	不動產、廠房及設備
	311,813
	312,181
	507,067
	672,366
	645,547

	無形資產
	－
	－
	－
	－
	－

	其他資產
	71,728
	112,267
	275,719
	238,415
	235,623

	資產總額
	1,292,902
	1,376,640
	2,207,187
	2,423,878
	2,283,331

	流動負債
	分配前
	495,797
	461,883
	737,852
	700,014
	780,278

	
	分配後
	617,297
	611,883
	837,852
	800,014
	880,278

	非流動負債
	50,000
	－
	64,323
	167,101
	263,872

	負債總額
	分配前
	545,797
	461,883
	802,175
	867,115
	1,044,150

	
	分配後
	667,297
	611,883
	902,175
	967,115
	1,144,150

	歸屬於母公司
業主之權益
	－
	－
	1,024,428
	1,184,438
	1,239,181

	股本
	202,500
	300,000
	500,000
	500,000
	500,000

	資本公積
	-
	-
	23,950
	23,950
	23,950

	保留盈餘
	分配前
	536,452
	604,595
	496,417
	658,800
	726,634

	
	分配後
	414,952
	454,595
	396,417
	558,800
	626,634

	其他權益
	-
	-
	4,061
	1,688
	(11,403)

	庫藏股票
	-
	-
	－
	－
	－

	非控制權益
	8,153
	10,162
	380,584
	372,325
	－

	權益
總額
	分配前
	747,105
	914,757
	1,405,012
	1,556,763
	1,239,181

	
	分配後
	625,605
	764,757
	1,305,012
	1,456,763
	1,139,181


註1：101~102年度財務資訊係依據ROC GAAP編製之個體財務報表填列，並經會計師查核簽證。
註2：103~105年度之財務資料係依據國際會計準則編製之合併財務報表填列，並經會計師查核簽證。
                                 

	最近三年度財務比率

	年  度
項  目
	103年
	104年
	105年

	財
務
比
率
	毛利率(%)
	33.47%
	37.54%
	36.36%

	
	流動比率(%)
	193.05% 
	216.15% 
	179.70% 

	
	應收帳款天數(天)
	92 
	85 
	43 

	
	存貨週轉天數(天)
	186 
	372 
	290 

	
	負債比率(%)
	36.34% 
	35.77% 
	45.73% 


                                                                          

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image8.png]



公司概況資料表
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上          游


中          游


下          游


鈑金/加工製造業


五金零配件製造/銷售業


設備製造業
(群翊工業)


光學元件製造/銷售業


電控元件製造/銷售業


精密機械元件製造/加工業


其他料件製造/銷售業


平面顯示器製造業


印刷電路板製造業


觸控面板製造業


半導體製造業


LED照明製造業


太陽能製造業


能源元件製造業


被動元件製造業


其他電子製造業
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